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A Sirris 9 Electronic Design & Manufacturing Workshop k tmecC

Het Electronic Design & Manufacturing initiatief wil een open innovatie samenwerking
realiseren tussen bedrijven uit verschillende takken van de elektronische
toeleveringsketen samen met IMEC en Sirris rond ontwerp (Design-for-X), productie en
kwalificatie van elektronische assemblages (PBA).

Dit EDM initiatief wil ook een ontmoetings- en discussieforum bieden aan de
belangstellende bedrijven. Daarom organiseren we op regelmatige basis workshops rond
een bepaald dagthema. We streven naar een open discussie tussen de verschillende
schakels van de elektronische toeleveringsketen ingeleid door korte presentaties
betreffende de besproken problematiek.

De vijfde workshop' in deze reeks zal doorgaan op vrijdag 6 maart 2009 in
de gebouwen van TBP Electronics, Bell Telephonelaan 3 in Geel.

Dagthema:

Open innovatie: de concurrent in uw keuken?
voorafgegaan door

RoHS 2: wat heeft dit in petto?

Productie

Het Electronic Design & Manufacturing programma zal steunen op Open Innovatie.
"Open innovatie" omdat het programma inhoud krijgt door inbreng van verschillende
bedrijven en instellingen die allen voordeel hebben aan de gemeenschappelijk
opgebouwde kennis. Een aantal deelnemers zal klant, toeleverancier of collega van elkaar
zijn, maar wellicht ook concurrent.

"Wij gaan toch niet met concurrenten samenwerken en onze kennis vrijgeven! Of toch?"

In Nederland is in 2004 de Projectgroep Loodvrij opgestart onder de vleugels van de
EMS-branche van NEVAT?. 11 bedrijven hebben deelgenomen, zowel EMS
leveranciers als PCB fabrikanten. Na een aarzelend begin heeft deze groep concrete
resultaten behaald door samenwerking, kennisuitwisseling en gezamenlijke
onderzoeksprojecten. Het succes en de meerwaarde voor de individuele deelnemers wordt
verder uitgebouwd in een Technologiegroep. Een praktijkvoorbeeld van open
innovatie!

! Presentaties en verslag van de voorgaande workshops vindt u op www.rohsservice.be.
’EMS: Electronic Manufacturing Services. NEVAT: Nederlandse Vereniging van Assemblage en
Toeleveringsbedrijven
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het BGA onderzoek toelichten. Ook de ervaringen en de succesfactoren van de

samenwerking komen aan de orde: het belang voor de deelnemers en de resultante voor
de OEM klanten van de deelnemende bedrijven. Tevens zal hij stil staan bij de roadmap

van de technologiegroep met onder andere het DFX-project. Aansluitend is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en discussiéren over de uitkomsten met enkele
leden van de technologiegroep.

De kennismaking met de werking van de NEVAT/EMS Technologie Groep wordt
voorafgegaan door een korte toelichting bij het voorstel tot aanpassing van de RoHS
richtlijn — RoHS 2 — voorzien voor 2011.

Agenda

13u30
14u00

14ul0

14u30

15ul5
16uls

17u30

Ontvangst TBP Electronics Belgium, Geel

Verwelkoming

Toelichting bij het Electronic Design & Manufacturing initiatief
Geert Willems - IMEC

RoHS 2: Wat heeft dit in petto?
Geert Willems — IMEC

Open innovatie: de concurrent in uw keuken?
Hans Simonse — Technologie Groep -NEVAT -EMS - Halin BV

Debat rond het dagthema

Netwerking met een drankje
Gelegenheid tot een blik op TBP’s productiefaciliteiten

Einde

Praktische informatie

Deelname is gratis mits aanmelding via e-mail training@imec.be

Meer informatie: www.rohsservice.be
Geert Willems, rohs @imec.be, 0498/919464

TBP: www.tbp.eu

Almec

Technologiegroep voorzitter Hans Simonse zal de resultaten op vlak van open innovatie
in de projectgroep loodvrij en onder andere het MEOST onderzoek en de testopzet van
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Verslag
1. Evaluatie van het programma

Aantal aanwezigen: 63

Aantal respondanten op evaluatieformulier: 7 (11%)

Tevredenheidsscore van de workshop: max =6

organisatie workshop

inhoudelijke kwaliteit

relevantie voor mijn werk

opbouw van de workshop

globale beoordeling

4.4 0.7
4.3 0.7
3.9 1
4.3 0.5
4.1 0.8

Wat vond u goed aan de workshop?

Wat had u graag eewijzigd?

Afkortingen toelichten
OEM’s laten participeren

Meer technische diepgang
Formats voor de interacties
Rol van de eindafnemers

ROHS?2 duidelijk voorgesteld
Goed gestructureerde presentaties
Inhoudelijk goede informatie

Duidelijke en open presentaties
Goede combinatie van theorie en praktijk

Specifieke case te veel in detail

Suggesties/wensen voor een workshop thema

e Meer technologische info: bijvoorbeeld mix van BGA technologie-en. Dit
benaderen vanuit een DfR optiek. Wat is de invloed op de MTBF?
¢ Implementatie en borging van DfX

Almec
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2. Debat rond het dagthema.

2.1 ROHS2

Vragen bij de presentatie van Geert Willems

Welke richtlijn en wat is de inhoud van de richtlijn m.b.t. electronica die bepaalt
dat loodvrije assemblage vanaf 2011 vereist is.

G.W.:

Het betreft de End-of-Life Vehicle (ELV) richtlijn die betrekking heeft op
voertuigen voor de openbare weg tot 3.5 ton. Deze richtlijn bant dezelfde reeks
gevaalrijke stoffen als de RoHS richtlijn (Pb, Hg, Cd, Cr6+,...) maar met andere
uitzonderingen. Zo bestaat er tot vandaag een uitzondering voor het gebruik van

lood in elektronica. Deze uitzondering vervalt — indien bevestigd in 2009 — op
31/12/2010.

Valt avionics en militaire toepassingen onder de ROHS regelwetgeving?

G.W.:

Neen, avionics en militaire toepassingen vallen buiten het toepassingsgebied van
RoHS. Voor militaire toepassingen wordt dit expliciet vermeld. Wat avionics
betreft, vliegtuigen zijn geen EEE.

Wat is de geschatte kost van de administratieve impact van ROHS2 op de EMS
toeleveranciers?

G.W.:

Hier zijn geen concrete cijfers over beschikbaar.

2.2 Open innovatie

Vragen bij de presentatie van Hans Simonse

De concurrent laten meekijken in eigen keuken, hoe breng je dit in de praktijk?
Spreek je dan spelregels af om je eigen recepten niet volledig prijs te moeten

geven?

H.S.

Binnen het NEVAT ‘loodvrij’ project was het mogelijk om richtlijnen voor
ontwerp en processen te delen met de partners, zonder daarom productspecifieke
informatie of strategische kennis prijs te geven.
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o Worden de resultaten en de conclusies van de DOE proefopzet van BGA
(vermenging van loodvrij (LV) en lood houdende (LH) componenten met LV en
LH processen) ergens gerapporteerd?

H.S.
Op dit moment zijn die resultaten niet gerapporteerd en dus niet beschikbaar voor
een groter publiek.

G.W.

Onderzoek in het kader van samenwerking dient niet noodzakelijk in detail
publiek bekendgemaakt te worden. Het kan ook al toegevoegde waarde hebben
om de resultaten van dit onderzoek vast te leggen in richtlijnen, zonder alle details
of achtergrond informatie te geven.

o  Gaat het EDM/DfX initiatief van IMEC en NEVAT, voor het opstellen van
ontwerpregels en kwalificatieregels geen dubbel werk doen dat overlapt met de

IPC regels

G.W.:

e Er zijn veel IPC standaarden. Deze vormen een belangrijke bron van
informatie. De IPC standaarden zijn echter geen direct toepasbare
productontwerpregels of zijn dit slechts ten dele. Er is een bovenbouw
nodig waarin vastgelegd wordt waaraan het product moet voldoen. Een
eenvoudig voorbeeld van ontwerpregel zou kunnen zijn: ontwerp volgens
klasse 2 van IPC-6012B (rigid PCB ontwerp). Er zijnechter veel meer
zaken die dienen gespecificeerd te worden: PCB laminaatklassen, PCB
finishes, aanvaardbare componenten, soldeermaterialen,
componentplaatsing, enz., enz..

e Vroeger werden ontwerpregels voor intern gebruik opgesteld door de
grote, vertikaal geintegreerde multi-nationals met eigen ontwerp- en
productieafdelingen. Met de sterk doorgedreven trend van uitbesteding
van productie en ontwerp is de vereiste kennis om ontwerpregels te
ontwikkelen en te onderhouden verdwenen bij deze spelers. De spill-over
naar de KMO via de productie-eenheden is eveneens zo goed als
stillgevallen. (Grote) EMS bedrijven werken met kleine marges en werken
zeer product- en klantspecifiek. Het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen is
niet hun eerste prioriteit.

e Wie zorgt er dan nog voor ontwerprichtlijnen? De technologisch
ontwikkelingen, de loodvrije omwenteling met een sterk toegenomen
complexiteit en kriticiteit, de complexer wordende toeleveringketen en het
toenemend aantal milieurichtlijnen maakt dat het vertalen van deze
ontwikkelingen in concrete ontwerprichtlijnen de mogelijkheden van het
individueel bedrijf, zelfs deze van grote bedrijven, te boven gaat.
Samenwerking is de oplossing. De EDM samenwerking en het
ondersteunende collectief onderzoek CO-PBA-DfX wil een antwoord
bieden.

e Doelstelling i1s praktische ontwerprichtlijnen uit te werken — in eerste
instantie voor industriéle elektronica IPC klasse 2 — die de ontwerper
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rechtstreeks kan gebruiken zonder IPC of technologiespecialist te zijn.
Deze richtlijnen zullen ondersteund worden door ontwerphulpmiddelen
die o.a. kwaliteit- en betrouwbaarheidsaspecten en productieaspecten
kunnen gekwantificeerd worden en bv. afgewogen worden t.o.v. de
kostprijs.

e Op het vlak van betrouwbaarheid zal er aanvullend werk worden gedaan
als onderbouw van DfR regels.

¢ Het EDM initiatief wil eveneens basisinformatie aanleveren aan de EDM
leden. Een voorbeeld hiervan is een tool om op efficiénte wijze de juiste
IPC standaard te kunnen terugvinden.

NEVAT/EMS
e [PC is niet steeds in voldoende mate volledig of up-to-date. Er is meer
nodig.

®  Hoe zit het met de procentuele tijdsbesting van de partners in het NEVAT loodvrij
project?

H.S.

Naast het overleg binnen de vergaderstructuur krijgt men pas echt
hefboomwerking als de partners commitment tonen om zelf proeven, pilot runs in
productie en de bijhorende evaluaties te doen. Ruw geschat nam dit een kleine
10% van de tijd in beslag. De opgedane inzichten verdienen zich snel terug.
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3. Deelnemerslijst

MmecC

Naam Voornaam | Bedrijf Locatie
Achten Kristiaan Newtec CY NV Sint-Niklaas
Allaert Bart Connectronics Poperinge
Bollen Marc Sirris Heverlee
Boons Peter Alcatel-Lucent Antwerpen
Bosch Paul Faber-Electronics Velp
Briers Stijn ICOS Vision Systems N.V. Heverlee
Carton Alain IMEC Leuven Heverlee
Catrysse Michael Global Textile Partner leper
Cleenewerck Chris Page Electronica NV Poperinge
Federale Overheidsdienst
Cluyts Ivo Volksgezondheid BRUSSEL
Cobbaert Marijn Philips Consumer Luminaires KONTICH
Corlatan Dorina Alcatel-Lucent Antwerpen
Cumps Marc AGORIA Brussel
Darquennes Marc TBP Geel Geel
Nederlandse Kamer van Koophandel voor | SINT-PIETERS
De Roo Mariska Belgié en WOLUWE
De Smul Sophie BARCO nv Kuurne
De Temmerman | Leen Elvia-PCB
De Wolf Marianne Eurocircuits Mechelen
Decorte Geert Barco Projection Systems n.v. KORTRIJK
Dekker Edwin NEVAT
Dekker Jan Pieter | Philips Industrial Applications TURNHOUT
Detremmerie Steven PsiControls Mechatronics NV leper
D'Handschotter | Gert E.D.&A. NV KAPELLEN
Dierckx Gert EREA NV WIJNEGEM
Draaijer Fridus Liad Electronics Breda B.V. BREDA
Eeckhout Lena Barco Projection Systems n.v. ZAFFELARE
Everaerts Bernard SIRRIS Diepenbeek
Ferket Erik Alcatel-Lucent Antwerpen
Flecken Neil ICOS Vision Systems N.V. Heverlee
Frank Thomas Electronic Apparatus Tessenderlo
Gabriels Jan TBP Geel Geel
Geladi Patrick Televic IZEGEM
Goossens U.P. Udy HAMME
Hazeleger Errie Confed Systems BV NIJKERK
Hertogh E 3M Belgium NV Zwijndrecht
Iven Jowan Neways Advanced Applications B.V. Son
Iven Maikel Vermeulen Printservice BV
Jaecques Hendrik Connect Systems
Jonckers Dirk Electronic Apparatus Tessenderlo
La Haye Patrick Harting
Lambrinou Konstantza | IMEC Leuven Heverlee
Lenaerts Sven Alcatel-Lucent Antwerpen
Loedts Frans Televic IZEGEM
Lozie Bart Page Electronica NV Poperinge
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Molema Hilbrand Variass Electronics
Moonen Marjolein Eurotronics
Naets Ivo Layers NV LEUVEN
Naets Frank Layers NV LEUVEN
Perdu Wim ACB nv Dendermonde
Persoons Eric Jabil Technology Services HASSELT
Porters Johan TBP Geel Geel
Roose Eric Alcatel-Lucent Antwerpen
Schepers Jos Jabil Technology Services HASSELT
Simonse Hans Halin BV
Snoeyen Peter NXP Eindhoven
Stouten Ton Cyner Substrates BV Utrecht
Trip Harry Cobar Europe BV
Ummels Jack Electronic Apparatus Tessenderlo
Van de Ven Hans Ramaer Printed Circuits B.V.
Van de Voorde Kris IMEC Leuven Heverlee
Van Den
Bossche Ludo Alcatel-Lucent Antwerpen
Van Den Broeck | Herman Alcatel-Lucent Antwerpen
Van den Hurk Karel Eurotronics
Van den Hurk Alexander | Eurotronics
Van Duin Klaas TBP Dirksland
Van Gestel Joris E.D.&A. NV KAPELLEN
Verhoeven Guido Corus
Verkerke Eric Head Electronics BV AH Katwijk ZH
Verstraelen Pieter E.D.&A. NV KAPELLEN
Vertongen Marc DVC Bruxelles
Vets Eric TBP Geel Geel
Vleugels Raf Philips Consumer Luminaires KONTICH
Watte Piet IMEC Leuven Heverlee
Werkhoven Daniel Interflux
Wijnants Sam Tyco Electronics Raychem NV KESSEL-LO
Willems Geert IMEC Leuven Heverlee
Wouters Ludo TBP Geel Geel

| Yigit Namik Atos Worldline SA/NV Brussels




